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CIFT DEDEKTORLU piJiTAL RADYOGRAFIK AMACLI
GORUNTULEME SISTEMi TEKNiK SARTNAMESI

KONU:
Bu teknik sartname, Kurumumuz tarafindan satin alinacak olan ¢
Dijital Radyografik Gorlintiileme Sisteminin teknik 6zellikl
aksesuarlari ile kontrol ve muayene yontemlerini ve ilgili diger ht

GENEL HUKUMLER:

Dijital Radyografik Gértintiileme Sistemi ile direkt olarak kaset
radyografi tetkikleri yapilabilmeli, dijital ortamda alinan gorii
yapilabilmelidir. Sistem ile hastanin yatarak, oturarak, ayakta, se
lizerii buki dis1 masa tizeri rontgen ¢ekimlerini yapmak miimkiin
Teklif edilen cihazlar T.C: Ilag ve TIBBI Cihaz Ulusal Bilgi Ban
takip sisteminde (UTS), imalat¢1 veya bayi olarak kayith ve T.(
onayli olmalidir.

Niikleer Diizenleme Kurumundan, ruhsat alinmasi ile ilgili
karsilanacaktir.

Yiiklenici firma Sistemin Niikleer Diizenleme Kurumu’ nun rady

(ift Dedektorlt Tavan Statifli
erini, yardimcl ekipman ve
suslar1 kapsamaktadir.

ihtiyac1 olmadan ¢ok amach
itiiler {izerinde manipiilasyon
dye lizeri, tekerlekli sandalye
olacaktir.

kasinda (TITUBB) veya liriin
". Saglik Bakanlig: tarafindan

masraflar firma tarafindan

asyon giivenligine iliskin ilgili

yonetmelik ve standartlarina uygun olarak kurulmasini, lisanslamasini, ortamin sogutulmasini,

réntgen cihazinin ve ¢ekim odasinin split klimalarla havalandirilm
hava girisi ve kirli hava ¢ikisinin saglanmasi ve sistemin ideal k¢
edecek sekilde gerekli hazirlik ve diizenlemenin yapilmasindan sc
Teklif edilen sistemin teknik sartnameye uygunlugunu belir
maddelerine sirayla cevaplanmis ‘Teknik sartnameye Uygunluk E

asini, iklimlendirilmesi, temiz
sullarda calistirilmasini temin
rumludur.

lemek igin teknik sartname
3elgesi’ verilecektir. Bu belge

firma yetkililerince imzalanmis olacaktir. Teknik sartnameye Uygunluk Belgesinde kendi teklif

ettigi sistemi tamimlayacak sekilde cevaplanan maddelerin h
bulundugu orijinal katalog, brosiir vb. dokiimanlarda ki sayfa num

er biri ig¢in, yeterli bilginin
arasi, paragraf ve satir bilgileri

parantez igerisinde belirtilmelidir, ayrica bu 6zellikler orijinal katalog, brosir...vb. lizerinde

isaretlenmelidir.

Sistemler, gelecekte yapilacak upgrade ve cihaz eklemelerine
olmalidir.

Skolyoz ¢ekimi i¢in omurganin tek bir imaj halinde goriilebilmes
ardisik ¢ekimin tek bir imaj olarak ekranda goriilebilmesine sa
donanimu bulunacaktir. Operatoriin konsoldan ilgili program1 seg

acik ve modiler bir yapida

i i¢in sistemde en az 2 veya 3
1ip "otostiching” yazilimi ve
mesinden ve tist ve alt konum

saptama alanlar onaylandiktan sonra sutlama sonrasi kolimator pazisyonlar: degistirerek ardisik
ve yine otomatik olarak, 3 parcaya kadar ¢ekim yapabilecektir. Bu islem sirasinda teknisyenin
sistemi ilk pozisyonlandirmasi ve sutlamasi disinda bir miidahalesi olmadan skolyoz ¢ekimi

yapilabilmelidir. Alinan imajlar teknisyenin herhangi bir miidahal
yazilim sayesinde otomatik olarak birlestirilecektir. Skolyoz ¢ek
gerekli 6lgiimlerin yapilabilmesi i¢in tekerlekleri kilitlenebilir sko
Teklif edilen sistem uluslar arasi giincel ve lisansli DICOM

esi olmadan sistemde bulunan
minde hastay: sabit tutma ve
yoz ¢ekim stand1 verilecektir.
3.0 goriintii transfer sistemi

standartlarina uygun olmalidir ve en az asagida listelenen 6zellikler bulunmalidir;

e Send/Store (PACS veya Is Istasyonuna ya da DICOM St

brage Server’a gonderme)

e Storage Commitment (Depolama islemi yapan DICOM Store SCP ile gonderen

DICOM Store SCU arasinda imajin sorunsuz depolandig
¢ Query/Retrieve (Sorgulama/Erisim)

CAC

n1 teyit eden onaylama)




o Modality Worklist Management (MWM) (HIS/RIS server’dan hasta listesi ‘worklist’

alabilme)

e Modality Performed Procedure Step (MPPS) (Tiim galisma parametrelerini bir

HIS/RIS server’a transfer etme)
Print (Sebekeye bagli tiim cihazlardan DICOM uyumlu printer ile

dogrudan resim basabilme)

2.9, Sistem, Hastane Bilgi Sistemine firma tarafindan icretsiz baglanacaktir. Hastane gerekli
altyapry1 (Hastane Bilgi Sistemine baglanabilmek i¢in) saglayacaktir. Yazilim, hasta bilgilerini
HBYS'den alacak ve islem sonucunda sonug bilgilerini HBY S'ye gonderecektir.

2.10.

[s istasyonundan menii se¢imi, kV, mA veya mAs parametreler

, organ programlar segilerek

sutlama i¢in hazirlik yapilmalidir. Sistemde hasta kayit islemleri, jenerator parametreleri ve imaj
goriintiileme post processing islemlerinin tiimii tek bir konsol veya monitor (izerinden

yapilmahdir.

3. SISTEMi OLUSTURAN BiLESENLER:

3.1. Rontgen jeneratorii

3.2. Rontgen tiipii ve tavan statifi

3.3. Kolimator

3.4. Hareketli akciger statifi

3.5. Asansorlii ylizer hasta masasi

3.6. Dijital flat panel dedektorler

3.7. Dijital iinite ve monitdr sistemi ve/veya kumanda konsolu
3.8. Aksesuarlar

3.1.1. ROTGEN JENERATORU
3.1.1.1.Teklif edilecek Rontgen jeneratdrii 380/400Volt +/-%
gerilimiyle ¢alismalidir.
3.1.1.2. Teklif edilen Réntgen jeneratori yiiksek frekans degeri
3.1.1.3. Rontgen jeneratoriiniin giicti en az 80 kW olmalidir.
3.1.1.4. Radyografi degerleri;

kV : En az 40—-150 kV arasinda

mA : En az 800 mA (100 kV de)

mAs degeri: En az 0.5-1000 mAs arasinda veya
ayarlanabilmelidir.

10 ve 50 Hz trifaze sebeke

en az 100 kHz olmalidir.

daha distik mAs degerine

3.1.1.5.Grafi ¢aligmalar1 sirasinda kilovolt, miliamper veya miliampersaniye veya saniye

degerlerinden en az iki tanesi ayr1 ayrt kumanda masas (izer

inden segilebilmeli ve dijital

gostergelerden izlenebilir olmahdir. Kumanda konsolu ve jenerator birbirine tam entegrasyon

icinde olmalidir.

3.1.1.6. Sistemde radyografi i¢in AEC (automatic exposure control) olmalidir.
3.1.1.7.Teklif edilecek rontgen Jeneratoriinde hastaya verilecek kV, mA, mAs gibi

radyografik parametrelerinin ayarlanmasi Dijital dedektorlerin ig

letim ve goriintiileme

parametrelerinin ayarlandigi entegre veya ayri bir monitér {izerinden yapilmahdir.

3.1.2. RONTGEN TUPU VE TAVAN STATIFI:

3.1.2.1. Rontgen tiipleri ve jeneratdriinde asiri i1sinmaya kargi elektronik koruyucu devre

bulunmalidir ve rontgen tiipii sogutma sistemi olacaktir.

3.1.2.2. Rontgen tiipii anod 151 kapasitesi en az 350.000 HU olacaktir.

3.1.2.3. Rontgen tiipti haube 1s1 kapasitesi en az 1.300.000 HU o
3.1.2.4. Anod sogutma kapasitesi en az 75.000 HU/dk olacaktir.
3.1.2.5. Tip fokal spot ebatlart

/——~\ \\A

lacaktir.




3.1.2.6. Kiiciik fokiis i¢in en fazla 0,6 mm

3.1.2.7. Biiyiik fokiis i¢in en fazla 1.3 mm olmalidur.

3.1.2.8 Kigiik fokiis giicti en az 30 kW

3.1.2.9. Biiyiik fokiis giicii en az 70 kW olmalidir.

3.1.2.10. Ttip statifinin, akciger statifindeki dedektorii takip eders
saglayacak 'tracking' (izleme) 6zelligi bulunmalidir. S
olarak bukiyi merkezleyecek sekilde yiikseklik ayarlari o

3.1.2.11. Rontgen tiipii tavanda hareket eden bir statife monteli o
motorize veya manuel olarak hareket edebilecektir.

3.1.2.12. Ttp statifi tavana monteli olacaktir. Statif, uzunlamasi
en az 140 cm, yanlamasina en az 200 cm hareket edebilmn

3.1.2.13. Tiipiin vertikal eksendeki hareketleri motorize olacak 1
belirtilecektir.

3.1.2.14. Kolon rotasyonu manuel veya otomatik olarak en az +

3.1.2.15. Rontgen tiipii lizerinde dokunmatik LCD ekranli kont
ekran lizerinden hastaya verilecek kVp ve/veya mAs d

h

k senkronize hareket etmesini

istemde X-1511 tiipti vertikal
tomatik olarak yapilmalidir.

lacaktir. Ttip statifi hareketleri

na en az 300 cm, dikey olarak

elidir.
e rotasyon hareketleri teklifte

150 derece donebilmelidir.
rol paneli bulunmalidir ve bu

= : .
egerleri ve/veya tiip rotasyon

acilar, SID mesafesi ve hata mesajlar1 v.b. izlenebilmelidir.

3.1.3. KOLIMATOR

3.1.3.1. Sistemde goriintiileme alanini sinirlayan kolimat6r bulunmalidir.

3.1.3.2. Sistemde istenilen bolgeler kolime edilerek ¢ekilecek bol
X-ray 15101 almasi engellenmelidir.
3.1.3.3. Sistemde lazerli merkezleme diizenegi veya zaman ayarli
3.1.3.4. Secilen organ programina gére kolimator yapraklarinin g
veya motorize ayarlanabilmelidir.

3.1.4. HAREKETLI AKCiGER STATIFi

3.1.4.1. Akciger statifine bagli detektor {initesi asag1 yonde zem
getirildiginde; detektor orta noktasindan yere olan minim
olmayacaktir.

3.1.4.2. Imaj-fokiis mesafesinin genis bir aralikta ayarlanabilir o

3.1.4.3. Grid oran: en az 8:1 olmalidir.

3.1.4.4. Dedektor akciger bukisi icerisinde sarj olabilecek ve gi
dedektor akciger statifi igerisinde entegre dedektor sek
dedektériin yerinden ¢ikarilmadan yatay eksende déng
blogunun komple dondiirebilecegi mekanizma mevcu
olanlarda yatay eksene déonme 6zelligi aranmayacaktir.

3.1.4.5. Akciger statifi vertikal hareketini manuel veya otomati
statifinin vertikal hareketi dedektor tnitesinin arkasindak
edilebilmelidir.

3.1.4.6. Akciger statifinde bulunan dedektér ile tiipin vertika

etmesini saglayacak “tracking” (izleme) 6zelligi bulunacaktir.

3.1.4.7. Akciger statifinin vertikal hareket mesafesi en az 140 cn
3.1.4.8. Flat panel dedektoér alani istenilen tetkik alani do

ayarlanabilmelidir.
3.1.4.9. Akciger statifinde AEC (otomatik ekpojur kontrol) bulu

3.1.5. ASANSORLU YUZER HASTA MASASI

genin istenmeyen bolgelerinin

alan aydinlatici bulunmalidir.
enisligi otomatik veya manual

ine yaklastirilip son noktasina
um yiikseklik 32cm'den fazla

masi gerekmektedir.

sriintii gonderebilecektir veya
inde olacaktir. Buki igindeki
liirtilebilecegi veya dedektor

t olmalidir. Dedektorii kare

k olarak yapmalidir. Akciger
I kol veya butonlar ile kontrol

eksende senkronize hareket

1 olacaktir.
orultusunda kolime edilerek

nmahdir.

(I




3.1.5.1. Masa tablasi her yone yiizer tipte ve X-1sinin1 yiiksek o
fazla | mm Aliiminyum esdegerlikte absorbsiyon degerin
olacaktir. Yere sabitlenmis ylizer masa, en az dort yone
mobil tipte olmayacaktir.

3.1.5.2.Sistemle birlikte teklif edilecek masa yiizeyinin yanlara
toplam en az 20 cm, boylamasina hareketi her Iki yonde
Masa hareketlerinin ayak pedali veya el butonu ile kontr:

3.1.5.3. Dedektorler hasta masasi bukisi igerisinde sarj olabilecek
Buki i¢indeki Dedektériin yerinden ¢ikarilmadan yat
mekanizma mevcut olmalidir. Dedektorli kare olanlarda
aranmayacaktir.

3.1.5.4. Masanin genisligi en az 80 cm boyu ise en az 230 cm ol

3.1.5.5. Masa tablasi ya tiip tastyici kol lizerindeki butonlar ya
konuma getirilebilmelidir.

3.1.5.6. Hasta masasi, en az 250 kg agirlig) tagiyabilmelidir.

3.1.5.7. Masa hareketleri elektromanyetik frenli olacak, fre
¢oziilebilecektir.

3.1.5.8. Hasta transferinin rahat gerceklestirilebilmesi amaci
konumda iken en fazla 57 cm olmali ve en az 25 cm Yy,
ederek en az 82 cm’ye kadar yiikselebilmelidir.

3.1.5.9. Hasta masas1 yiikseklik ayarinin degistirildigi durum
kalmasimi otomatik olarak saglamak tizere, tlip statifi
hareket edecektir ve aym zamanda manuel olarak da kull

3.1.5.10. Hasta Masasinda AEC (otomatik ekpojur kontrol) bulu
3.1.5.11. Bukinin grid orani ise en az 8:1 olmalidir.

3.1.6. DIJITAL FLAT PANEL DEDEKTORLER (2 Adet)

3.1.6.1. Dijital dedektorler, solid state flat panel tipinde olac
silikon/sezyum iyodid’den yapilmis olacaktir. Dedektor

daha yiiksek olmasi i¢in cihazda X-ray’in algilanabilir

tabakasi tarafindan gergeklestirilmeli, 151k Amorfus Slik
matriksi tarafindan elektrik sinyallerine doniistiiriilerek, d
GoS dedektorler kabul edilmeyecektir.
3.1.6.2. Akciger statifinde kullanilacak olan dedektdr sabit veya
az 40x40cm olacaktir. Masada kullanilacak olan dedektor
ve boyutu en az 33x40 cm olacaktir.
3.1.6.3. Dedektorlerin DQE degeri en az %65 olmaldir.
3.1.6.4.Kullanicilarin ¢alisma esnasinda kendilerine veya
engellemek i¢in taginabilir dedektorler en fazla 4,3 kg ag
3.1.6.5. Detektorlerde goriintiileme matriks boyutu en az 235
Detektor sisteminde, A/D ¢evrim islemi en az 16 bit deri
3.1.6.6.Her bir pikselin boyutu 150 mikrondan biiyiik olmayacak
3.1.6.7. Gorintiilerin ekrana gelme siiresi ekspojur sonrasi 3
ekspojur arasindaki siire en fazla 15 saniye olacaktir.
3.1.6.8. Dedektor, masa bukisi icerisinde sarj olabilmelidir.
3.1.6.9. Teklif edilecek dedektorler dis darbelere dayanikli olmal
az 100kg'a kadar yiizeysel baskiya dayanikli old
gosterilecektir.

W)

Y,
|

randa gegirimli (100 kV de en
e sahip) malzemeden yapilmis
hareketli ve asansorli olacak,

dogru hareketi her iki yonde
toplam en az 77 cm olmalidir.
[t miimkiin olacaktir.

¢ ve goriintii gonderebilecektir.
ay eksende dondiirtilebildigi
yatay eksene donme 6zelligi

nalidir,
da ayak butonlari ile istenilen

nler ayak pedali yardimiyla

ile masa ylksekligi en alt
ukari yonde motorize hareket

larda, SID mesafesinin sabit
masa ile vertikal senkronize
anilabilecektir.

nmalidir.

1k, dedektdr materyali amorf
stabilizasyonu ve verimliligin

1s18a gevirimi sezyum iyod
on igeren fotodiyod dedektor
jitalize edilmelidir. CCD veya

kablosuz olacak ve boyutu en
ise wireless (kablosuz) olacak

hastalara zarar vermelerini
rliginda olacaktir.

0x2800 pixelden olusmalidir.
aliginde olmalidir.

tir.

saniyeyi gecmeyecektir, iki

dir, tiim dedektor ylizeyine en
ugu orijjinal dokiimanlarda

nC




3.1.7. Dijital iinite ve monitir sistemi ve/veya kumanda konsolu

3.1.7.1. Kontrol konsolundaki bilgisayarin minimum &zellikleri;
GB, islemcisi en az CPU intel Core 15 veya muadili, RAM
Mouse ve en az 19 in¢ renkli LCD monitér olmalidir.
yazilim, dedekt6érden gelen goriintiileri otomatik olarak i
3.1.7.2. Dedektorden gelen veriler bu is istasyonundaki bilgisay
baskisina ve/veya PACS sistemine gonderilmeye hazir
hasta segilecek, sonra ¢cekim yapilacaktir.
3.1.7.3. Djjital linite yazilim paketinde parlaklik ayari, kontrast
ozellikleri ile reset fonksiyonu ve post processing isleml
az asagidaki imaj isleme fonksiyonlarint igermelidir,
+ Ekranda ¢oklu Imaj gosterimi,
* Gorlintii bliyiitme ve kaydirma,
* Siyah/Beyaz doniislimi,
* Yukari/Asagi, Sag/Sol doniisiimi,
» Kenar belirginlestirme Igin filtreleme se¢imi
» Sag/sol ve AP/PA isaretleme, annotasyon ekleme
3.1.7.4. Goriintiilerdeki netligin saglanabilmesi i¢in kenar ko
kontrast detaylarini, detaymn biyiikliigiine  bakil
getirebilmelidir.
3.1.7.5. Sistem goriintiiyii net hale getirmek i¢in {izerinde olusan
ve graniiler etkiyi azaltabilmelidir.
3.1.7.6. Islenen goriintiilerin ve heniiz goriintlisii olusturulmar

hastalarin listelenebilecegi, goriintlisi olan hastal
getirilebilecegi ve film basma islemleri bilgisay
yapilabilmelidir

3.1.7.7. Is istasyonun da kayith tiim hastalar bir liste halinde gorii
ad1, numaras1 dogum tarihi, tetkik gibi veriler goriilebilm
3.1.7.8. Sistemde tek birden fazla goriintii basilabilmelidir
formatlarda kuru sistem kameraya goriintli génderileb
¢ekilen goriintliler, istenilen kareye istenilen resim segil
DICOM uyumlu her marka kuru sistem printer cithazina g
3.1.7.9. Sistemin harddisk kapasitesi en az 10.000 imaj veya en
3.1.7.10. Gerektiginde film basimi i¢in, yiiklenici firma Radya
kameralara sistemin baglantisin iicretsiz yapacaktir.
3.1.7.11. Konsoldaki goriintti isleme yazilimlarinda sagilan x
yapilan ¢ekimlerdeki negative etkisini ortadan kaldin
kullanmaksizin iyi derecede kontrast elde etmen
iyilestirebilmelidir.

3.1.8. AKSESUARLAR

3.1.8.1.En az 80*100cm ebatlarinda kursunlu cam
3.1.8.2.1 adet hafif tip kursun koruyucu 6nliik verilecektir.
3.1.8.3.1 adet tiroid koruyucu boyunluk verilecektir.

3.1.8.4.Sistemle birlikte bilgisayar sistemi ve sistemin dijital hafi

elektrik kesintilerine karsi korumak ve yapmakta oldugu

az 20 dakika ¢alistiracak, dijital radyografi sistemi ile uyt

sabit disk kapasitesi en az 500
kapasitesi en az 8 GB, klavye,
Kontrol konsolunda bulunan
lemelidir.

arlara aktarildiktan sonra film
hale gelmelidir. Worklistten

ayari, reprocessing, flip/rotate
eri yapilabilecektir. Sistem en

ntrasti artirilabilmeli ve ince
maksizin, goriilebilir hale

dijital giirtilti etkisini (noise)

us ancak diger bilgileri olan
arin  goriintlilerinin ~ ekrana
ar ve monitér vasitasiyla

llmﬁlenebilmeli ve listede hasta
elidir.

1:1, 2:1(yatay ve diisey),
lecektir, istenilen boyutlarda
erek basilabilmelidir. Sistem:
oriintii gonderebilmelidir.
az S00GB olmalidur.
loji boliimiinde mevcut lazer

sinlarinin grid kullanilmadan
abilmelidir. Bu sayede grid
1z1  saglayarak is akisim

zasini, voltaj oynamalarina ve
islemi bitirmesi amaciyla, en
imlu on-line 6zellikli, elektrik

P




4.

4.1.Cihazlarin yerlestirilecegi oda ve cihazlar i¢in gerek

sebekesinden kaynaklanan giiriiltiyli giderecek elektron
kaynag1 (UPS) en az SKVA verilecektir.

MONTAJ VE YER HAZIRLIGI

tarafindan karsilanacaktir. Celal Bayar Universitesi ha
hastane tarafindan belirlenen odada mevcuttaki tavan

k filtre sistemli kesintisiz giig

li tim donanimlar yiiklenici

stanesi, Rontgen cihazi igin,
ve duvar alg¢ipanlarinin ve

klimalarin sokiilmesi, her tiirli molozun yatay ve diisey olarak tasinmasi, mevcut
duvarlar tizerine, yerden 250 santimetre yikseklige kadar 2 mm kalinliginda kursun

levhalarla kursun kaplama yapilmasi, metal tasiyici kons

riiksiyonunun yapilmasi, 12,5

mm Tek kat ¢ift tarafl1 alg1 panel giydirme yapilmasi, duvarlarin al¢i, siva ve boya isleri,

2 mm kursunlu kapinin iiretimi ve yerine montaji, Rg
tinitelerinin hazirlanmasi ve montajinin yapilmasi, 1 adet
X-ray odasina hastanenin ana panosundan gereken g

ntgen cihazinin aski tasiyici
soyunma odasinin yapilmasi,
na kablonun ve topraklama

kablosunun ¢ekilmesi, Egzoz sisteminin borularinin kurulmasi, duvar tipi split klima (1
ad en az 24000BTU giiciinde )ve gerekli altyapisinin hazirlamasi, zemindeki pvc isleri

ve asma tavan isleri, cihaz i¢in gereken elektrik ve mek

anik islerinin yapilmasina ait

teknik sartnamedir. Bu isler ALTYAPI ISLERI ICiN YAPILACAK iSLER

boliimiinde detaylandirilmistir.

ALTYAPI ISLERI IiCIN YAPILACAK iSLER
. X-ray cihazi i¢in, hastane tarafindan belirlenen odada mevcuttaki tavan ve duvar

al¢ipanlarinin ve klimalarin sokiilmesi, gerekli tahliyenin
. X-ray odasi, mevcutta bulunan duvarlarin kursun
tasiyic1 iskeletin olusturulmasit ve tek tarafli tek ka
yapilacaktir.
. X-RAY odasi duvarlarinin h:250 cm olacak sekil
ile zirhlanacaktir. 2 mm kursun levha tiretimi, radyasyon
dahil usulune uygun sekilde yapilacaktir.
° Yeni yapilacak olan kontrol odasi ara bélmesinii
bahgeye bakan duvarin kursun zirhlamasi igin gere
olusturulmasi ve ¢ift tarafli tek kat al¢ipan panel uygulan
. X-ray odasi, yeni diizenlemedeki algipan kapl
uygulanmasi, filesi ve iizerine saten alg1 + 1. kalite silikon
uygulamasi yapilacaktir.
. X-ray odasi radyasyonlu kursunlu kapinin, 2 m
menteseli, 100 cmx 220 cm tek kanat, ayarli kasa ile i
yiizeyi hastane tarafindan belirlenecek olan Laminat ile k:
icin projedeki Slguler esastir. Sac kapi kasalari imalat y
belgeleri ile hastanenin onayina sunulduktan ve onay alin
. X-ray odasi i¢in belirlenen konuma, 80 cm yiiK
2mm kursuna esdeger Kursunlu Cam’in temini ve yerine
Yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

ve temizligi yapilacaktir.
zirhlanmasi i¢in gerekli metal
1 al¢ipan panel uygulamasi

de, 2 mm kalinliinda kursun
sizdirmazlik i¢in bindirmeler

1 (duvarinin ) ve X-ray odasi
ken metal tasiyict iskeletin
1as1 yapilacaktir.

duvarlarina 2 kat al¢1 siva
lu i¢ cephe boyasi astar+ 2 kat

n kursun zirhli 6zel agir tip
etilmesi gerekmektedir. Kap1
1planacaktir. Sac kapi kasalan
eterlilik belgeleri ve standard
diktan sonra uygulanacaktir.

seliginde,60 cm genisliginde
usuliine uygun olarak montaji

. Kumanda odasina, ¢alisanlarin kullanabilmesi i¢in 6zel Olcliye gore c¢alisma

bankosu ve masasinin temin edilecek ve yerine montaji y
. Akciger grafisi cihazinda kullamilacak olan aski

apilacaktir.
tastyicl sisteminin +/- 2 mm

hassasiyetle tavana usuliine uygun montaji yapilmasi gerekmektedir.

. X-ray cihazim kullanacak hastalar i¢in yapilacak

soyunma odast kapilari, 80cm

x 210cm olgiilerinde, 6zel menteseli, laminat kanat ayarli metal kasanin {iretimi ve

yerine montaji yapilmasi gerekmektedir.

HC




5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

4.2.Y{iklenici, cihaz1 kurum idaresinin istedigi yere licretsiz

4.3.Yiiklenici firma her tiirlii is sagligi ve glivenligi tedbirler

W)

. X-RAY odasi, kontrol odasi1 duvarlarinda kursun
her tiirlii elektrik alt yapi, zayif ve kuvvetli akim kablo ve
ve gerekli tim malzemeler temin edilmelidir.

. Hastanenin mevcuttaki elektik ana panosundar,

yaklasik 100 m, alinacak sistme uygun kesitte enerji k
alanina kadar ¢ekilecektir.

. X-ray Odasindaki iyonizasyon radyasyonunun t
icin ekzoz konulacaktir. Emilen hava usuliine uygun olar
ve baglayici elemanlar usuliine uygun yapilmas: gerekme

. X-Ray odasi i¢in duvar tipi split klima igin
hazirlanacakftir.
. X-Ray odasi ve Kumanda odasi zeminine de

gerekmektedir. ( self sap+ithal 1.kalite hastaneler i¢in ge
icin  kompakt+antistatik+antibakteriyel+hijyenik+az
uygulamasidir.)

o X-ray odasi tavaninin, Algipan veya Tas ylini n
yapilacak, kullanilacak malzeme tercihi idare tarafindan

o 2 adet operator kullanimi i¢in donerli koltuk veril
. Konsol masasi ve bir adet cihaz ekipmanlar, kita

kursun 6nliik ve boyunlugun asilmasi i¢in aski verilecekt

malzeme ve aksesuarlari ile ¢alisir durumda teslim edece
malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktir.

zirhlama sonrasinda gereken
anahtarlarin tadilat1 yapilmali

X-RAY Odasina gereken
ablosu temin edilerek montaj

ahliyesi icin yerden emilmesi
ak disariya atilacaktir. Borular
ktedir.

enerji ve tahliye altyapisi

koratif ithal pvc kaplanmasi
istirilmis trafigi yogun alanlar
bakimli  vinil  ddseme

1alzemeden asma tavan isleri
vapilacaktir.

ecektir

plar1 vs. koruma amagli dolap,
Ir.

olarak monte edecek ve tiim
ktir. Montaj i¢in gerekli tiim
Cihazin nakliye ve montaji

esnasinda kurum iginde ortaya ¢ikabilecek her tiirlii hasardan ytiiklenici sorumludur

ve hasar1 onarmakla yiikktimliidiir.

TEKNIK SERVIS GARANTI VE YEDEK PARCA
Cihaz fabrika ve montaj hatalarina karsilik asgari 2 y1l ga

ni almakla ytikiiml{idiir.

rantili olacaktir. Garanti siiresi

kullamici egitimleri verildikten, cihaz aktif olarak ¢alismasina miiteakip olarak Klinik

Miihendislik Hizmetleri Birimi tarafindan baslatilacaktir,

Garanti bitiminden sonra en az 8 yil siireyle yedek parga saglamay tretici ve yetkili

firma taahhiit edecektir. Cihaz veya cihazlarda bulu

nan arizasi muhtemel yedek

pargalarin doviz ve TL fiyatlarini verecek, ariza durumlarinda liste fiyatindan daha

yiiksek bir Ucret talep etmeyecektir ve liste de bu
yapilmayacaktir.
Garanti siiresi boyunca yapilmasi gerekli periyodik

unmayan par¢a i¢in O6deme

koruyucu bakim, periyodik

kalibrasyon, arizaya miidahale, onarim, yedek parca ve egitimlerden hig bir ticret talep

edilmeyecektir.

Arniza bildiriminden sonra yetkili firma tarafindan 24 (yirmi dort) saat icinde cihaza

miidahale edilecek, Yiiklenici yurt disindan yedek parca i

thali gerekmedigi durumda en

gec 2 (iki) is giinti i¢inde cihazi ¢alisir duruma getirmek zorundadir. Yurt disindan parga

gerektiren 6zel durumlarda arizali cihaz en geg 15 giin i¢
Anza, kalibrasyon, bakim ve montaj ile ilgili her tiirlii 61
temin etmek yliklenici firmanin sorumlulugunda olacakt

erisinde calistirilacaktir.
cli, ayar, alet ve diizeneklerini
¥

Cihaza yapilacak her tiirlii miidahale Klinik Miihendislik Hizmetleri Birimi personeli
esliginde, yiiklenici firmanin s6z konusu cihaz tizerine egitim almis sertifikali personeli
tarafindan gergeklestirilmeli ve islem hakkinda teknik rapor diizenlenerek Klinik

Miihendisligi Birimi’ne teslim edilmelidir.
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5.7.  Yetkili firma cihaz veya cihazlarin garanti siiresi icind
versiyonlar1 giincellestirme (Upgrade) islemlerini ve ya
veya diizenlemeleri licretsiz olarak yapacaktir.

5.8.  Cihazin idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullanim

icinde kalmak kaydiyla, bir yil igersinde;
ayni anzanin 3 ve daha fazla sayida tekrarlanmas
farkli tipteki arizalarin 4 ve daha fazla sayida me
belirlenen garanti siiresi igerisinde farkl arizalar
sayida olmasi ve bu arizalarin cihaz/lrlin/sistem
ortaya ¢ikarmasi durumunda

Yiiklenici, cihazi esdeger veya daha Ustiin 6zellik
degistirmekle yiikiimliidiir. Ancak, cihazin birden fazla {initede
sadece arizanin meydana geldigi {inite veya liniteleri degistirmek

6. KABUL ve MUAYENE
6.1. Cihazlarin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek ko
Kontrol ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtile
kontrol edilecektir. Ayrica yedek parca, aksesuar ve sarf malz

yapilacaktir.

6.2. Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cihazin teknik 6zel
testlerin yapilmasi istenildiginde gerekli personel ve diizer
saglayacaktir. Kabul ve muayenede olusabilecek kaza ve hasarla
6.3. Cihazin teslim siiresi, s6zlesme imzalandiktan sonra ise bas
120 (yiiz yirmi) giin igerisinde olacaktir.

6.4. Sistemin tlim pargalar kullanilmamis olmalidir. Yiiklen
oldugundan, sistemde kullanilan ve baska firmalar tarafindan (
sorumlu olacaktir. Aynt zamanda sistem hi¢ kullanilmamis ¢
orijinal ambalajinda teslim edilecektir. Daha 6nce " demo" am
teslim edilmeyecektir.

6.5. Tasarim ve imalat hatasi nedeniyle sistemin neden olacagi in
hasardan yiiklenici sorumlu olacaktir.

6. 6.Yiklenici, satacag sisteme dair i¢eriginde sistemin blok d
dokiimanlarim (kullanici kilavuzlari ve servis el kitaplari), her ¢
lizere kurumun teknik elemanina sistemin teslimati sirasinda ticre
ve Ingilizce)
6.7. Yiklenici, ilgili sistemin teknik bakim ve onariminin y
diizeyde tecriilbesi bulunan teknik eleman/elemanlar
bulunduracagini yazili olarak belgeleyecek ve ilgili belgeyi i
verecektir.

7. EGITIM

7.1.  Yetkili firma servis mithendisi / teknikeri tarafindan, kull
kullanimina iligkin en az 2 giin icretsiz kullanict egitimi
ile belgelendirecektir. Ihtiya¢ halinde garanti siiresi igind
egitiminin tekrarlanmasini en az 2 kez saglamalidir.

7.2.  Yiklenici firmanin, kurulacak sistemlerin tam kapas

saglamak lizere, montaj sonrasi tiretici veya yetkili firman
tarafindan Klinik Miihendislik Hizmetleri

N

-

izilim konulu biitiin yenileme

1,
ydana gelmesi

h

Birimi’nit
kalibrasyon, bakim, ariza, glincellestirme konusunda ¢

> ve sonrasinda sistemin yeni

hatalar1 disinda garanti siiresi

in toplaminin 8 ve daha fazla

den yararlanamama sonucunu

ere sahip yeni bir cihazla
n olusmasi halinde yiiklenici,
le yiikimlidiir.

isyon tarafindan yapilacaktir.

n tiim 6zelliklerin uygunlugu

emelerinin kontrol ve sayimi

ikleri ve performansina iligskin
egi tirmalar lcretsiz olarak
rdan satici firma sorumludur.
ama yazisina istinaden en ge¢

ci genel sorumlu statilisiinde
retilen diger bilesenlerden de
Idugunu belirtir 6zel isaretli
acli olarak kullanilmis sistem

san kazalar: ve her tirlii maddi

evre semalarini, bilesen parga
rihaz i¢in 2 (iki) niisha olmak
tsiz olarak verecektir (Tiirk¢e

apilabilmesi i¢in profesyonel
stirekli  olarak  biinyesinde
muayene kabul komisyonuna

anicilara cihaz veya cihazlarin
verecek ve bu egitimi sertifika
e farkli zaman i¢inde kullanici

itede ve slirekli c¢alismasini
in servis mithendisi / teknikeri
1 belirleyecegi personeline,
gitim verecek ve bu egitimi




7.3.

7.4.

7.5.

Bashekim Y
R N

Dog. Dr. Qktay UC
trricist

sertifika ile belgelendirecektir. S6z konusu bu teknik
kabuliinden dnce tamamlanmis olacaktr.
Yetkili firma cihazin veya cihazlarin teslimi sirasinda her

servis egitimi cihazin kesin

bir cihaz i¢in Tiirk¢e kullamim

kilavuzu, egitici ve 6gretici cd, kitap, brosiir vb. dokiimani da vermesi gereklidir.

Yetkili firma teklif edilen cihaz veya sistemin mekanik,
prensipleri, montaj islemi, muhtemel arizalarda basvui
periyodik kalibrasyon ve periyodik bakim esnasinda ye
gerekli yedek par¢a numaralarini belirten biitiin konular
servis manuelini verecektir.

Yiklenici firma, varsa cihaz aksesuarlarinin steril
belirleyecegi sterilizasyon personeline egitim verecektir
personele verilmedigi taktirde cihaz veya cihaz akses
deforme ve teknik arizalarin giderilmesi yiiklenici firma

Dr. Fatma CAN
Radyoloji Uzmani

N)

elektrik ve elektronik ¢alisma
ulacak teshis, onarim, ayrica
iptlacak islemlerin anlatildig,
1 igeren Ingilizce veya Tiirkge

izasyonu ile ilgili idarenin
Sterilizasyon egitimi mevcut

uarlar1 tizerinde olusabilecek
sorumlulugu altinda olacaktir.

Ayse CANALP

Hlektrik Elektronik Mithendjsi
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